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内容概要

本书为微电子技术的入门教材。
主要内容包括半导体器件物理基础、PN结、双极型晶体管和单极型晶体管、集成电路制造工艺、集成
电路的设计基础、集成电路CAD以及其了半导件器件简介。
本书内容全面、系统。
学习本教材的起点为工科普通物理和高等教学。
本教材适用于工科信息类、电子类各专业在校大学生以及微电子技术专业人员。
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